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30µm
17 pièces

40 µm
19 pièces

 2 silicium wafer à 30 et 40µm
 1 wafer normal (fonctionnel)
 1 Pad Wafer (mécanique) (2 metal layers only)

Expédié aujourd’hui
Stock puces 30µm 40µm

Silicium pure 36 36

Pad sensors 17 19

Puces fonctionnelle 17 19
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1 rejet de chaque

http://wwwires.in2p3.fr/ires/web2/index.php
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Reticule entier

PADs

X=31000; Y=19400 um

X=0; Y=0 um
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http://wwwires.in2p3.fr/ires/web2/index.php


FCC_Capteur_Courbe Mardi 17 décembre 2024

Mathieu.goffe@iphc.cnrs.fr

SPARE
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http://wwwires.in2p3.fr/ires/web2/index.php
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Rayon 18, 15, 12, 10 mm

http://wwwires.in2p3.fr/ires/web2/index.php
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